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台灣發明協會 函
地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11
承辦人：秘書處 吳秋瑾
電話：02-66057626
電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：屏東縣立中正國民中學

發文日期：中華民國115年7月30日
發文字號：台發協字第1150007022號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2026香港亞洲創新發明展覽會簡章1.邀請函2.報名表3.切結書 

(0007022A00_ATTCH5.pdf、0007022A00_ATTCH6.docx、0007022A00_ATTCH7.
pdf)

主旨：敬邀 貴校參加「2026第6屆香港亞洲創新發明展覽會

AEII」，請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

一、「2026第6屆香港亞洲創新發明展覽會AEII」為

Inventions Geneva - Asia Station日內瓦發明展-亞洲

站，由 Palexpo（日內瓦國際發明展主辦方）與香港合作

舉辦，活動同時結合香港貿發局創業日 (E-Day)及亞洲知

識產權營商論壇（BIP Asia Forum），促進思想交流與跨

界合作，創造無限商機，再度成為亞洲創新與發明的焦

點。敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參

加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。

二、參展日期、地點：2026年11月19日至20日，香港會議展覽

中心，共為期2天。

三、即日起報名至2026年10月10日截止。(參賽簡章請參考附

件)

檔　　號:
保存年限:
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四、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小

姐。 電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.

com.tw。亦歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯

繫。

正本：屏東縣立明正國民中學、屏東縣立中正國民中學、屏東縣立鶴聲國民中學、屏東
縣立至正國民中學、屏東縣立公正國民中學、屏東縣立潮州國民中學、屏東縣立
光春國民中學、屏東縣立東新國民中學、屏東縣立內埔國民中學、屏東縣立崇文
國民中學、屏東縣立萬丹國民中學、屏東縣立萬新國民中學、屏東縣立新園國民
中學、屏東縣立長治國民中學、屏東縣立鹽埔國民中學、屏東縣立高樹國民中
學、屏東縣立里港國民中學、屏東縣立九如國民中學、屏東縣立萬巒國民中學、
屏東縣立佳冬國民中學、屏東縣立林邊國民中學、屏東縣立竹田國民中學、屏東
縣立琉球國民中學、屏東縣立南州國民中學、屏東縣立麟洛國民中學、屏東縣立
新埤國民中學、屏東縣立車城國民中學、屏東縣立滿州國民中學、屏東縣立瑪家
國民中學、屏東縣立泰武國民中學、屏東縣立牡丹國民中學、屏東縣立獅子國民
中學、屏東縣立恆春國民中學、屏東縣私立南榮國民中學、中華台北著作權人協
會

副本：

台灣發明協會　理事長 張家菊
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2026 年 第 6 屆 香 港 亞 洲 創 新 發 明 展 覽 會  
Geneva  invent ions -As ia  stat ion 日 內 瓦 發 明 展 -亞 洲 站  

            台 灣 參 展 團  
 

參展辦法 

一、宗旨：為宣揚我國工業技術能力，促進國際科技交流，爭取國家榮譽，增

進國民外交，拓展發明新產品海外市場，提高新產品之行銷市場價

值，特定本參展辦法。 

二、 主辦單位：台灣發明協會/中華台北著作權人協會 

三、 團名：2026 第 6 屆香港亞洲創新發明展覽會參展團 

四、 香港亞洲創新發明展覽會組團授權書 

五、 展出日期：2026 年 11 月 19 日至 11 月 20 日 

六、 展出地點：香港會議展覽中心 

七、 費用： 

1. 每件作品台幣 70,000 元 

(含報名費+一件作品攤位費及桌椅+基本電源) 

2. 代展費，每件台幣 10,000 元 

3. 參展品之海報費用每件台幣 1,000 元 

八、即日起接受報名至 2026 年 10 月 10 日截止 

 

 

展出日期：2026 年 11 月 19 日～11 月 20 日 

即日起接受報名至 2026 年 10 月 10 日截止 

 

 

                                    

                                   台灣發明協會/中華台北著作權人協會 

                                                 團長 張家菊 敬邀 
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繳交參展資料明細單： 

以下資料請以電子檔交件，文字部分以 word 檔建檔，照片圖檔請以 jpg

檔交件，謝謝。 

 

□01.已填妥之報名表(請詳細填寫完整) 

□02.切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章後掃描回傳) 

□03.參展品專利證書影本檔案(若尚在申請中請檢附專利申請中字號) 

□04.參展品照片檔案(每件作品建議提供 2~3 張) 

□05.發明人或聯絡人名片一張 

 

報名日期：即日起接受報名至 2026 年 10 月 10 日止 

聯絡地址：(241-608) 新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11 

聯 絡 人：秘書處 吳秋瑾 小姐 

聯絡電話：02-6605-7626 

E-mail ：tia7626@yahoo.com.tw 

 

 

 
 

‧ 參展資料請連同全額參展費於報名截止日前繳交至本會，以完成報

名手續。(以上資料未齊全或未繳付全額參展費者，歉難受理報名。) 

 

‧ 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103)  北三重分行 

戶名：社團法人台灣發明協會  

帳號：0310-10-100304-3 







切     結     書 

 
本人(公司)參加 2026 第 6 屆香港亞洲創新發明

展覽會，其報名表內填寫之中英文發明人姓名、

公司/學校名稱，皆已再次確認無誤，同意報名

表送出後，該展若得獎的證書上，不得再做任何

修改變更。整份報名表送出後，亦不得再做任何

變更。 

同時願意遵守大會一切規定，並絕對尊重大會國

際裁判的評審結果，絕無異議。 

 

立書人 

    姓      名：                 (蓋章) 

    身分證字號： 

    住      址： 

    電      話： 

    作品名稱： 

 

中華民國  115  年     月     日 


